
Infineon จับมือ Qualcomm ใชเซ็นเซอร 3 มิติ

พัฒนาดีไซน ตนแบบ รองรับการยืนยันตัวตนบน

อุปกรณ มือถือ

Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) รวมมือกับ Qualcomm Technologies, Inc. เพื่อ

พัฒนาดีไซนตนแบบ (Reference Design) สําหรับชิปยืนยันตัวตนแบบ 3D บนระบบปฏิบัติการ Qualcomm(R)

Snapdragon(TM) 865 Mobile Platform ซึ่งเป็นการขยายรูปแบบการใชเทคโนโลยีเซ็นเซอร 3 มิติสําหรับ

อุปกรณมือถือของ Infineon โดยดีไซนตนแบบดังกลาวใชเซ็นเซอร REAL3(TM) 3D Time-of-Flight (ToF) และ

ชวยใหผูผลิตสมารทโฟนสามารถรวมดีไซนที่เป็นมาตรฐานน้ีเขาไวในอุปกรณมือถือไดอยางสะดวกและคุมคา

เทคโนโลยีเซ็นเซอร 3D ToF ของ Infineon ไดรับการยอมรับจากผลงานความสําเร็จตลอด 4 ปีในตลาดอุปกรณมือ

ถือ โดยลาสุดที่งาน CES 2020 ในลาสเวกัส บริษทัไดเปิดตัวเซ็นเซอรภาพ 3 มิติที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก (4.4 mm

x 5.1 mm) แตทรงประสิทธิภาพดวยความละเอียดแบบ VGA เซ็นเซอรขนาดจิ๋วน้ีสามารถตอบรับกับขอกําหนดที่

เขมงวดที่สุดสําหรับระบบการยืนยันตัวตนดวยใบหน า การยกระดับฟีเจอรการถายภาพ และการสรางประสบการณที่

สมจริงของเทคโนโลยี Augmented Reality
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“ปัจจุบันน้ี สมารทโฟนเป็นมากกวาแคสื่อกลางในการสื่อสาร โดยมีบทบาทมากขึ้นในดานความปลอดภัยและความ
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บันเทิง” Andreas Urschitz ประธานแผนก Power Management & Multimarket กลาว “เซ็นเซอรภาพ 3 มิติ

ทําใหเกิดการใชงานรูปแบบใหม ๆ และการตอยอดแอปพลิเคชันตาง ๆ อาทิ การยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย หรือการ

ชําระเงินดวยระบบจดจําใบหน า เรายังคงใหความสนใจกับตลาดน้ี และวางเป าหมายการเติบโตที่ชัดเจน ความรวม

มือกับ Qualcomm Technologies ในการใชเซ็นเซอร REAL3 เพื่อพัฒนาดีไซนตนแบบนัน้ ยืนยันศักยภาพดัง

กลาวไดเป็นอยางดี อีกทัง้ยังเนนยํ้าใหเห็นถึงความมุงมัน่ของเราในเรื่องน้ี” ทัง้น้ี Infineon พัฒนาเทคโนโลยีเซ็น

เซอร 3D ToF ดวยความรวมมือกับบริษทั pmdtechnologies AG ซึ่งเป็นผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรและระบบ

time-of-flight แบบ 3 มิติ

เซ็นเซอร 3 มิติกับการใชงานรูปแบบใหมในสมารทโฟน 5G

ตัง้แตเดือนมีนาคม 2563 เป็นตนไป เซ็นเซอร REAL3 ToF ของ Infineon จะทําใหสามารถใชโบเก (bokeh) กับ

วิดีโอไดเป็นครัง้แรกในสมารทโฟนที่รองรับ 5G เพื่อใหเอฟเฟกตภาพที่ดีที่สุดแมในภาพเคลื่อนไหว ดวยการใช

อัลกอริทึมแบบ 3D point cloud ที่แมนยํา ขอมูลรูปภาพ 3 มิติจะถูกประมวลผลสําหรับการใชงานดังกลาว โดย

เซ็นเซอรรูปภาพ 3 มิติจะจับแสงอินฟราเรดขนาด 940 nm ที่สะทอนมาจากผูใชและวัตถุที่ถูกสแกน รวมทัง้จะใช

การประมวลผลขอมูลระดับสูงเพื่อการวัดความลึกที่แมนยํา เทคโนโลยี SBI (Suppression of Background

Illumination) ที่จดสิทธิบัตรแลว มีชวงไดนามิกกวางจึงใชไดกับทุกสภาพแสง ตัง้แตแสงแดดจาไปจนถึงหองที่มี

แสงไฟสลัว เทคโนโลยีน้ีจึงรับประกันความสมบูรณโดยที่ไมลดทอนคุณภาพในการประมวลผลขอมูล

เกี่ยวกับ Infineon

Infineon Technologies AG คือผูนําระดับโลกดานโซลูชัน่เซมิคอนดักเตอรที่ทําใหชีวิตงายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น นวัตกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกสของบริษทัคือกุญแจสําคัญสูอนาคตที่ดีกวาเดิม ในปี

งบการเงิน 2562 (สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน) บริษทัมียอดขาย 8.0 พันลานยูโร และมีพนักงานราว 41,400 คนทัว่

โลก Infineon จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแฟรงกเฟิรต (ชื่อยอหุน: IFX) และจดทะเบียนในตลาด OTCQX

International Premier ในสหรัฐอเมริกา (ชื่อยอหุน: IFNNY)

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.infineon.com/real3

อานขาวน้ีไดทางออนไลนที่ www.infineon.com/press

ติดตามเราไดทาง: Twitter – Facebook – LinkedIn

Qualcomm และ Snapdragon เป็นเครื่องหมายการคาของบริษทั Qualcomm Incorporated ซึ่งจดทะเบียนใน

สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ

Qualcomm Snapdragon เป็นผลิตภัณฑของ Qualcomm Technologies, Inc. และ/หรือบริษทัในเครือ



เกี่ยวกับ pmdtechnologies ag

pmdtechnologies ag เป็นบริษทัวงจรรวม (fabless ic company) ที่มีสํานักงานใหญอยูในเมืองซีเกน เดรสเดน

และอูลม และมีบริษทัยอยในสหรัฐ จีน และเกาหลี บริษทัจําหนายเทคโนโลยีภาพดิจิทัลที่ใชเซ็นเซอร 3D Time-of-

Flight CMOS ไปทัว่โลก โดยนับตัง้แตกอตัง้เมื่อปี 2545 บริษทัเป็นเจาของสิทธิบัตรทัว่โลกกวา 350 ฉบับที่

เกี่ยวของกับการใชงานเทคโนโลย ีpmd และหลักการวัดแบบ pmd โดยตลาดที่ใชเซ็นเซอร 3 มิติของ pmd ไดแก

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ยานยนต และตลาดคอนซูมเมอร อาทิ สมารทโฟน สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่
pmdtec.com

รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20200305/2739690-1

คําบรรยายภาพ: Infineon พัฒนาดีไซนตนแบบรวมกับ Qualcomm โดยใชเซ็นเซอร REAL3(TM) 3D Time-of-

Flight (ToF) มุงชวยผูผลิตสมารทโฟนรวมดีไซนที่เป็นมาตรฐานไวในอุปกรณมือถือไดอยางสะดวกและคุมคา

โลโก – https://photos.prnasia.com/prnh/20190619/2502113-1-LOGO


